TEKNIK BILGI FORMU

Sn95Cu4Aqgl Lehim Bari

Kursunsuz

teac-free

Uriin Agiklamasi

Kurtel Sn95CudAg1 alasimli lehim bari kursunsuz uygulamalarda kullanilabilir ve RoHS 11 (2011/65/EU)
direktiflerine uygun olarak tretilmistir. Yiiksek likidls sicakligina sahip olan Sn95Cu4Ag1 alasimi, icerisinde
CuSn ve AgSn intermetalik bilesikleri ihtiva ettigi icin mekanik 6zellikleri kullanicilari memnun etmektedir.
Kursunsuz lehim alasimlarinin spesifik yogunlugu, kursunlu alasimlarla kiyaslandiginda daha diisiik oldugu
gorilecektir. Bu diisiik yogunluk sebebiyle, yapilacak lehim miktari ayni oldugunda harcanilan lehim agirlig
kursunlu alasimlardan daha az olacaktir.

Avantajlari;

e RoHSII

e Hizliislatma

e Yapisinda olusan intermetalik bilesiklerinin mekanik 6zelliklere olan etkisi
e  Kursunlu alasimlardan daha distik yogunluk

Fiziksel Ozellikleri
Ozellik Sn95Cu4Agl
Lehim alasimi: Sn %95 (+0,15)
Ag %1 (£0,15)
Cu %4 (£0,15)
Erime Sicaklig:: 217 °C Solidus
353 °C Liquidus
Ozgiil Agirlik: 7,4 g/cm?

Kurtel Sn95Cu4Ag1 lehim bari ikizkenar yamuk seklinde olup her biri 0,95 kg’dir ve 20 kg olarak paketlenir.
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TEKNIK BILGI FORMU

Sn95Cu4Agl Lehim Bari

Kursunsuz

2 tree

Depolama & Raf Omrii

Kuru ve oda sicakliginda depolayiniz. Lehimlerin belirli bir raf dmrii bulunmamaktadir.

Saghk & Guvenlik

Kullanmadan 6nce Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’'nu okuyunuz.
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